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내  

1

명

[ 명  명 ]

패키  체   그  전  모

[ 면  간단한 명]

제1 는 본 명  적 는 전  모  례  나타내는 평면 ,

제2 는 제1A 에 나타내  모 에 포함 는 하나  체 웨 퍼   그 주  단면 .

본 내  공개 건 므로 전문 내  록하  

(57) 청  

청 항 1 

패키  체 에 , 체  포함하고, 제1  제2  주 면  갖추고, 상  제1  
주 면상에  형  상  체  전극패드가   체  웨 퍼  (50)과,  복 개  
전극 드(82) , 상  전극 패드  상  전극 드  상호 접 하  한 복 개  접 체(88,89) , 
히트싱크·블록  상  체 웨 퍼 에 비 적 가  제1 과 상  체 웨 퍼 에 비 적 
먼 제2 로 루  상  체 웨 퍼 (50)  제2  주 면에 착  히트싱크·블록(85)과, 
상  체 웨 퍼 (50), 상  복 개  전극 드(82), 상  복 개  접 체(88,89)  상  히트
싱크·블록(85)  상  제1   몰드하  한 제1  몰드·블록 , 상  히트싱크·블록(85)  
상  제2   몰드하  한 제2  몰드·블록  포함하고, 제2  몰드 블록 는 제1  몰드·블
록 에  연  고, 제1  몰드블록 보다 므로, 라  몰드·블록 는 전체적 로 그 한
에   향 로 돌출   평탄  갖춘 형상  고, 히트싱크·블록  제2  제2  
몰드·블록 로  노출  는 면  갖고 는 몰드블록(94)  갖는 것  특징 로 하는 패키  

체 .

청 항 2 

제1항에 , 상  전극 드(82)  각각  그 단 가 상  제1  제2  몰드·블록 사  경계보
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다  상  체 웨 퍼 (50)에 해  멀 는  레  는 형상  취하고  특징 로 
하는 패키  체 .

청 항 3 

제1항에 , 상  제2몰드·블록  면 , 그 제2  몰드·블록 가 상   돌출 향 로 
퍼(끝  가늘 짐)  갖 록 경사  는 것  특징 로 하는 패키  체 .

청 항 4 

제1항에 , 상  체 는,  드레  역과 게 트전극  갖춘 전력  전계효과 
트랜 고, 상    드레  역과 게 트 전극 과에 각각 전 적 로 접  복 개  전
극 드(82)  적  하나는 로 전 적 로 접  나란히 놓여  복 개  전극 드편  포함하는 
빗 (comb-like) 조(83)  특징 로 하는 패키  체 .

청 항 5 

전  모 에 , 판(11)과, 메탈라  제1 면  판에 주 하 록하여 판 에 
놓 고, 판에는 적  하나  공(12a,12b,12c)  형 , 제1  케탈라  면과 체패

(18,19)  제공  제2  면  갖춘 전 적 절연 판(4)과, 체 웨 퍼 (500, 복 개  전극
드(82), 상  체 웨 퍼 과 상  전극 드  상호 접 하  한 복 개  접 체(88,89), 상
 체 웨 퍼 (50)에 착 고, 그 체 웨 퍼 에 비 적 가  제1 과 그 체 웨

퍼 에 비 적 먼 제2 로 루는 히트싱크·블록(85),  상  체 웨 퍼 (50), 상  복
개  전극 드(82), 상  복 개  접 체(88,89)  히트싱크·블록(85)  상  제1  몰드하  

한 제1  몰드·블록 , 상  히트싱크·블록(85)  상  제2  몰드하  한 제2  몰드·블
록  포함하는 몰드·블록(94)에 , 제2  몰드·블록 는 제1  몰드·블록 에  연  제1  몰
드·블록 보다  게 고 라  몰드·블록  전체적 로 그 한 에  로 돌출  

 평탄  갖춘 형상  고, 히트싱크·블록  제2  제2  몰드·블록 에  노출  는 
면  갖고 고, 또 상  전극 드(82)  각각  그 단 가 상  제1  제2  몰드·블로  사  경
계보다  상  체 웨 퍼 (50)에 해  는  레  는 형상  갖고 는 몰드블록  
포함하는 패키  체  갖 며, 상  패키  체 는, 상  전극 드(82)  단 가 
상  전 적 절연 판(4)  제2  면상  상  체패 (18,19)상에 실 적 로 놓 고 그것과 전
적 로  접 고,  전  접착 료  상  히트싱크·블록(85)  제1  노출 면과  상  

판(11)과  사 에 록, 상  전 적 절연 판(4)  상  공(12a,12b,12c)  하나
 하여 상  판 에 탑 고, 상  접착 료 , 적  상  판(4)과 실 적 로 동

하거나 또는  큰 께(tSL)  갖는 것  특징 로 하는 전  모 .

청 항 6 

제5항에 ,  상  제2몰드·블록  면  그 제2몰드·블록 가 상  돌출 향 로 프(
끝  가늘 짐)  갖 록 경사  는 것  특징 로 하는 전  모 .

청 항 7 

제5항에 , 상  판(4)  제2 면상  체패 (18,19)  트 라  체  포함하고, 상  
체 웨 퍼    드레  역과 게 트 전극  갖는 GHZ주파  역에  동 가능한 전력
 고주파 전계효과 트랜  포함하고, 상    드레  역과 게 트 전극 에 각각 전

적 로 접  복 개  전극 드(82)  적  하나는, 상호 전 적 로 접  나란히  
복 개  전극 드편  포함하는 빗 조(83)  갖고 고, 그들 나란히  복 개  전극
드편  각각  피  조정  하여 상  트 라  체  하나에 접 는 역할  갖는 것  특징

로 하는 전  모 .

※ 참고사항 : 최초출원 내 에 하여 공개하는 것 .
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